SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SST-1.1.3a - Posadzki oraz licowanie scian ptytkami
CPV 45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: posadzek oraz licowania $cian z ptytek gresowych i z ptytek ceramicznych glazurowanych, na
kleju.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszystkich rob6t zwigzanych,
wykonaniem i odbiorem posadzek oraz licowania Scian z ptytek gresowych, i z ptytek ceramicznych i
obejmuije:

- wszystkie czynnosci konieczne do wykonania posadzek oraz licowania Scian ptytkami gresowymi i z
glazurg ceramiczng oraz wszystkich innych robot umozliwiajgcych uzyskanie zatozonych parametrow
(przygotowani podtoza, oczyszczenie wczesniej wykonanych podtozy, wykonanie izolacji narozniko-
wych i dylatacyjnych, fugowanie, impregnowanie itp.)

- wykonanie prac porzagdkowych

- niezbedne czynnosci pomocnicze i towarzsyszace

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”

2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002/A1:2003 — Kleje do ptytek. W
przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4 (podktad obrzut-
ka cementowa zaprawa marki M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie
przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub
roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekraczac
8mm -zalecana 5mm. Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych zapraw klejowych. Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do
fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm. Zaprawa winna mie¢ jednakowy skitad i barwe w
catej masie oraz powinna zachowywac¢ wymagane wiasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzy-
cia. Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbryleh wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu woda
lub roztworem winna miec¢ jednolitg barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawiera¢ grudek i zanie-
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czyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie na powierzchni zaprawy. Zaprawa po-
winna by¢ tatwa do rozprowadzania rownomierng warstwg na podfozu wzorcowym, za pomoca pacy
metalowe;j.

2.2.1 Elastyczna zaprawa klejaca do duzych ptyt

Wtasciwosci

- o ciekto-plastycznej konsystencji

- eliminuje pustki powietrzne pod ptytkami

- do wnetrz i na zewnatrz

- zalecana do ptyt gresowych

Uelastyczniona zaprawa do mocowania posadzkowych, wielkoformatowych ptyt ceramicznych oraz
dostatecznie grubych, nie przeswitujgcych ptyt z kamienia naturalnego. Ciekto-plastyczna konsysten-
cja zaprawy eliminuje powstawanie pustek powietrznych pod ptytami. Szczegdlnie zalecana do piyt
gresowych oraz na podioza uszczelnione. Moze by¢ stosowana nha: tarasach, balkonach i ogrzewa-
nych podiogach.

2.2.2 Zaprawa klejgca - elastyczny materiat, przeznaczony do wykonywania zapraw wykorzystywa-
nych przy uktadaniu wyktadzin ceramicznych

Szczegolne cechy:

- wigze hydraulicznie i bezskurczowo, jednoczes$nie wystarczajgco dtugo pozostaje zdolny do obrébki -
mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz, na powierzchniach poziomych i pionowych

- wodoodporny, wytrzymaty na warunki atmosferyczne, ciepfo i niskg temperature.

- nadaje sie do stosowania na wielu podtozach i pod wieloma okfadzinami

- bardzo tatwa obrébka

- odznacza sie dtugim czasem mozliwej korekty utozenia glazury

- nie sptywa oraz wykazuje dobrg przyczepnos¢ do poditoza

- mozna nakfada¢ w postaci cienkiej i Srednio grubej warstwy

- réwniez do przyklejania ptytki na ptytce w obszarach wewnetrznych

- mozna chodzi¢ i spoinowaé juz po 24 godzinach w temperaturze +20°C

- stosowany réwniez w mokrych pomieszczeniach i przy dlugotrwatych obcigzeniach wodg

2.3 Plytki ceramiczne gresowe

Nalezy zastosowaé ptytki gresowe wysokiej jakosci, rektyfikowane — parametry techniczne zgodne z
PFU. Romiar, rodzaj ptytek zgodnie z ,Projektem wykonawczym kolorystyki wnetrz” oraz biezgcymi
ustaleniami z NA.

2.4. Ptytki ceramiczne $cienne

Nalezy zastosowac plytki ceramiczne wysokiej jakosci, rektyfikowane — parametry techniczne zgodne
z PFU. Romiar, rodzaj ptytek zgodnie z ,Projektem wykonawczym kolorystyki wnetrz” oraz biezgcymi
ustaleniami z NA.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.



4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
OgdIine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”

4.2. Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi€ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Przew6z zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi
do tego celu srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgo-
ceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych
terminéw przechowywania zapraw.

4.3. Transport ptytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed uszko-
dzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwo-
wo W stosach, na paletach. Plytki ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach producenta zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajacy tatwg i jednoznacznag
identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny byé¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zale-
ceniami producenta z zachowaniem powyzszych wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robo6t

Ogolne warunki wykonywania robot podano w w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogoélne”. Technologia ukta-
dania posadzek — wielkos¢ pol posadzki i dylatacji, sposéb przygotowania podtoza, rodzaj klejéw itp.
powinny stanowi¢ systemowa cato$¢. Propozycje rozwigzan wykonawca przedstawi do akceptacji
Inwestora i projektanta. Dylatacje w posadzce powinny pokrywaé sie z dylatacjami konstrukcyjnymi i
dylatacjami podtoza pod posadzki.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty nalezy wykonywac¢ po:

» Zakonczeniu robot tynkarskich,

» Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem
opasek

» Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i klimaty-
zacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji. Roboty mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez co najmniej 5 dni
po wykonaniu oktadziny.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chfonnosci podtoza, nalezy podtoze
zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podio-
ze zaleca sie wykonac prébe przyczepnosci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgcze-
nia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza
muszg by¢ skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m na-
lezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny. Odchylenia od lini faty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane. Wszystkie nierdwnosci niwelujemy stosujac zaprawe wyréwnujacg. Mozna stosowaé
zaprawy wyréwnujgce z gotowych mieszanek.

5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawe klejowag z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzega¢ receptury do-
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zowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na
5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ réwnomiernie, gtadkg strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowa-
dzamy po powierzchni pacg zebata.

5.5. Przyklejanie plytek sciennych i podtogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii. Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek
nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych Scianach lub powierzchniach
podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegélnych pomieszczen wediug dokumen-
tacji projektowej). Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na Scianach lub podtodze (docinanie w obydwu
naroznikach). Na scianach uktadanie ptytek nalezy rozpoczg¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. Coko-
towy rzad ptytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosic¢
na powierzchnie nie wieksza niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy rozpoczaé od dotu. Réwne spoiny
nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci
spoiny. Plytki po przytozeniu do sciany lub podtogi dociska¢ rekg lub lekko dobijaé gumowym miot-
kiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usungé¢ przed stwardnie-
niem. Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na cato$ci powierzchni.

5.6. Docinanie ptytek

Docinanie najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego
ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przyklejaé osobno jako ostatnie.
Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7. Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od zakonczenia
przyklejania ptytek (chyba, ze instrukcja uzycia kleju zaleca inny czas). Gotowe mieszanki zapraw do
fugowania nalezy wsypaé¢ do pojemnika z wodg i mieszac¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym wymie-
szaniu zaprawe nalezy wprowadzaé w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gu-
ma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnieciu
zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy
i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos$c¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu gabki lub pacy okle-
jonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1
h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszcze-
nia, ktére wykonuje sie czysta flanelowa $ciereczka lub szorstkg ggbka. Potgczenia pomiedzy $ciang a
posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania materiatéw zapewniajgcych szczel-
nosc¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.8. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunagé specjalnymi ptynami
Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Og6Ine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogdlne”
6.2.Ptytki powinny byé utozone tak, aby tworzyly ukfad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Do-
puszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wieksze niz 2mm na
1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz
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2mm na 1m. UtoZzona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posred-
nictwem warstwy wigzacej.

6.3.Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jako$ci powierzchni winno odbywaé sie na pod-
stawie warunkéw podanych w PN-EN 14411:2005. Zasady pobierania prébek i warunki odbioru po-
winny by¢ zgodne z PN-EN 10545-1:1999.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robaét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania OgdIne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogdlne”

8.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepuja-
cych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumen-
tami, odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowa.

-po przygotowaniu podioza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podioza,

-po wykonaniu warstwy:

-sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia:

-zaswiadczenia jakosci materiatéw

-protokoty odbioréow czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-1.0.0 — ,Wymagania Ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 98:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarOw i sprawdzanie powierzchni.

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lib.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Ill.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptlytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
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Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |
a.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |
a.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il
b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiagce;.

PN-EN JISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réSnic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
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